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备注：更新的内容以蓝色字体显示。
共用部分：
过孔工艺:

存在BGA的板，过孔需采用非导电树脂塞孔。
字符:

字符需清晰可辨，不满足要求时与顾客提出确认。

图纸:

机械安装孔及外形加工尺寸与图纸不一致时需提出确认。

预审报价勾选bonding，CAM给产线提供打线区（软金区）图纸。

标记：

制板说明中无要求时，加FP标记，加周期标记。

出货报告要求：

1）预审出货要求勾选附着力报告，MI在内包装备注：需提供镀层附着力测试报告、阻焊附着力测试报告。
2）表面工艺为金类(如沉金、镀金、镍钯金、镀硬金、镀软金等),预审需勾选镀层厚度测试报告；

3）含软金板《顾客制作说明》有要求提供金丝键合拉力测试报告时； 

6.测试图形：

尽量四角多加HTA/B图形，优先加3组，有空间的加4组，没有空间至少2组。
预审部分： 
1.如果没有特殊要求，内层铜箔设计1OZ，当间距不满足时与顾客提出确认。

2.当有镀金要求的插头（金手指）和按键位置，金厚按照最小2.5um控制。

3. 验收标准：按照GJB362B-2009。

CAM部分： 

孔壁铜厚最小20um，平均28um。

热应力（HTA/B）测试图形全部铣切。
MI部分：
在外形、功能检查和内包装中备注：超3月提库板提供热应力报告，热应力（HTA/B）测试图形和同批次余板一起入库，用于提库板热应力测试。
当有打线区（软金区）图纸时，功能检查备注:该板软金区需打线测试，外发ICS提供金丝键合拉力测试报告。
